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PLR
電磁誘導 ボ ン デ ィ ン グ マ シ ー ン

InduBond Technologies S.L.
c/ Empordà 23

内層材毎の カ メ ラ 認識に よ る 高精度な位置決め08130 Santa Perpètua de Mogoda InduBond®（ イ ン ド ゥ ボ ン ド ）
Barcelona - Spain 電磁誘導加熱式ボ ン デ ィ ン グ 技術（ Indubond®） に よ りマ ス ラ ミ 前段取り

最高の 位置決め 精度を 実現Tel. +34 93 884 33 40
溶着点は積層プ レ ス 工程に お い て 、 内層材の 動き （ ズ レ ）高精度カ メ ラ 認識

info@indubond.com を 抑制
ボ ン デ ィ ン グ マ シ ー ンwww.indubond.com エ ッ チ ン グ 後の 基準穴パ ン チ 、 ド リ ル 工程不要

最大 8＋4 台の CCD カ メ ラ に よ る 新光学式倣い シ ス テ ム で

最善の 位置決め 精度を 実現

内層材表裏の 画像登録、 形状測定に よ る 品質管理、 統計値

で の 倣い 補正

内層材位置決め 用基準穴あ け 工程お よ び 位置決め ツ ー ル の

費用削減

従来の エ ッ チ ン グ 後の パ ン チ 穴、 ピ ン ラ ミ 用ツ ー ル に よ る

蓄積誤差なし
日本総代理店

４ つ の 溶着ヘ ッ ド が同時に 稼働、 独立し た X/Y 方向の 位置

決め 、 積層プ レ ス 前の 基板を 溶着固定

ガ ー バー フ ァ イ ル か ら 溶着位置デ ー タ を 直接取り 込み可能
〒431-1104

全て の 積層材料（ FR-4,Hig h-Tg ,Rogers, ポ リ ア ミ ド 等） に静岡県浜松市中央区桜台５ 丁目１ 番１ 号 TEL.053-414-6122（ 代）
対応E-m ail: pcbdep@stech.co.jp W eb : http ://www .stech.co.jp/

完全自動化可能

InduBond®はス ペイ ン およ びそ の 他の 国に お ける Chem p late Materials, S.L.の 商標で す。無断複写・ 転載を 禁じ ま す。

InduBond®テクノ ロ ジー はChem p late Materials, S.L.の 特許技術であり 、国際法によっ て 保護さ れて いま す。

仕様は予告なく 変更さ れること があり ま す。
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www.indubond.com
技術データPLR
加工仕様： エ ア ー 接続仕様：

電磁誘導 ボ ン デ ィ ン グ マ シ ー ン 内層材最大サ イ ズ ：  L750 x W 610 m m  最大エ ア ー 圧：  1.0Mpa

内層材最小サ イ ズ ：  L304.8 x W 304.8 m m  稼働エ ア ー 圧：  0.6Mpa

溶着可能板厚：  最大 10 m m プ ラ グ 寸法：  P8 m m概要
溶着可能最小板厚：  制限なし 消費量：   約 267NL/m in .

最小層厚：  25µm  InduBond® PLR は多層板の マ ス ラ ミ お よ び 連続積層する ビ ル ド ア ッ プ 工法の
倣い 精度：  ±15µm 水冷接続仕様：

た め に 開発さ れた 新設備で す。 完全な位置決め 工程、 すなわち ；
繰返し 精度：  ±10µm 入側プ ラ グ 寸法：  P12 m m

• 多層板の 積み重ね CCD カ メ ラ 数：  4＋4 台ま た は 8+ 4 台 出側プ ラ グ 寸法：  P12 m m
最大溶着温度：  350℃ 水温：  10℃～ 18℃• カ メ ラ 式層間位置決め

定格流量：  1.67L/m in . • 積載位置を 保持する た め の 最終溶着が PLR ユ ニ ッ ト 内で 行われま す。
電気接続仕様：

InduBond® PLR の CCD カ メ ラ に よ る 画像処理で 各層に エ ッ チ ン グ さ れた
電気容量：  6kW ( 最大電力 ) ノ イ ズ レ ベ ル ：  65dB 以下（ 作業者位置に て ）

タ ー ゲ ッ ト マ ー ク を 位置決め する 工程に よ り 、 内層材の エ ッ チ ン グ 後の (400V-3P+ N+ G-50/60Hz)

最大電流値：  11Aパ ン チ やド リ ル に よ る 基準穴の 位置、 基準穴寸法、 ジ グ 板の ブ ッ シ ュ 位置、 ピ ン 寸法等の

定格電流：   16A機械的誤差が なく なり ま す。

ま た 、 積層工程に お け る ピ ン 、 ブ ッ シ ュ 、 ツ ー ル 付き ジ グ 板が 不要に なる た め 製造、 メ ン テ ナ ン ス コ ス ト が 削減さ れま す。

高精度のピ ン ラ ミ 技術でも 層間位置決め精度は 50µm ほど ですが、 InduBond® PLR では各層の表裏の画像認識と 同時に 各コ ア の形状も 技術要求項目
測定し 、 ±15µm の公差で内層材を 倣わせま す。 個々に 検査さ れる コ ア の公差に よ り 品質管理上、 不合格品と 判定する こ と ができ ま す。

・ カ メ ラ 認識用、 表裏に 対応する タ ー ゲ ッ ト マ ー ク が 配置 ・ 内層材の 外周、 上下両面に ヒ ー タ ー 回路を エ ッ チ ン グ に て
新世代の In d uBond® PLR は 多層基板の ボ ン デ ィ ン グ 加工可能範囲内で あ れば 、 ど の 位置に で も 最高の 位置精度で 複数箇所溶着 さ れた 内層材。（ 図１ 参照） 作成（ 図 2 参照）。

す る こ と が で き ま す 。 ・ プ リ プ レ グ に はパ ン チ 、 ド リ ル に よ る 基準穴不要 ・ メ ッ キフ レ ームの長手、 短手端面に沿っ た場所、 パタ ーン 内の

ど の位置にも ヒ ータ ー回路を 設置可能溶着点は基板の 端面に で も 、 実際の 回路パ タ ー ン 内に で も 設定する こ と が で き ま す。 こ れら の 溶着点は、 層間の ズ レ を 防ぐ た め に

複数の 仮想の ピ ン を 打つ よ う な役目を し ま す。

本装置は最新の 積層素材を 溶着する こ と が で き ま す。

層測定用 表裏 Indubond ヒ ー タ ー 回路溶着点は CAD 設計で ボ ン デ ィ ン グ 加工範囲内の ど こ に で も 設定で き ま す。
タ ー ゲ ッ ト マ ー ク

ガ ー バー フ ァ イ ル の 読み込み、 解読を し 、 自動的に 基板上の 溶着点の 座標を 特定する 事が で き ま す。
加熱

X/Y 軸の 独立し た 動作を 行う ４ つ の ボ ン デ ィ ン グ ヘ ッ ド が そ れぞ れの 加工位置に 移動し 、 複数の 溶着点に よ る 高精度の 位置決め を
倣い 用 表裏タ ー ゲ ッ ト マ ー ク

必要と する 複雑な基板に も 高速で 溶着し ま す。

オ プ シ ョ ン と し て 溶着後の 多層基板を 自動で 台車付き の 受取ユ ニ ッ ト に 移載する こ と がで き ま す。 ま た 、 合紙を 各基板間に 挿入する

AC 電流こ と も で き ま す。
図1 図2

オ プ シ ョ ン で 完全自動化へ の ア ッ プ グ レ ー ド が 可能で す。

ボ ン デ ィ ン グ 部は平坦で 凹凸なく 仕上が り 、 積層プ レ ス 時の 熱膨張 /伸縮に も 影響を 受け ま せん 。
装置サ イ ズ

すべて の層がま っ すぐ 積層さ れる た め、 基板の反り や変形の原因と なる 基板内部のス ト レ ス を 低減し 、 内層材間のゆがみや位置ずれを

減少さ せる こ と ができ ま す。

InduBond® の 特許技術に よ り 、 以下の こ と が 可能と な り ま し た 。

・  位置決め ズ レ の 低減

・  基板全体の 板厚仕上が り 均一性の 向上

・  基板の 平滑性向上、 反り の 低減 980

・  積層プ レ ス 後の 品質の 向上

・  溶着後の 基板の X 線に よ る 確認 3500mm

標準付属 位置決め 精度

オ プ シ ョ ン本製品に は以下の も の が 含ま れま す。 高多層基板の 位置決め 精度測定サ ン プ ル

・  電磁誘導加熱式ボ ン デ ィ ン グ マ シ ー ン （ InduBond®PLR） 以下の オ プ シ ョ ン が 選択可能で す
・  投入、 受取ス テ ー シ ョ ン ・ 投入ス テ ー シ ョ ン に 設置する 上下 4 セ ッ ト の CCD カ メ ラ に よ る 基板
・  自動基板寸法調整付、 移載ユ ニ ッ ト 表裏の 画像認識、 統計的な倣い 補正の た め の 形状測定
・  ボ ン デ ィ ン グ ヘ ッ ド 及び コ ン ト ロ ー ラ ー ： 4 セ ッ ト ・  台車付き 受取ユ ニ ッ ト
・  CCD カ メ ラ （ 2 台） 付 上吸着プ レ ー ト ・  合紙を 各基板間に 自動挿入
・  CCD カ メ ラ （ 2 台） 付 下高精度倣い テ ー ブ ル ・  デ ー タ ベ ー ス に 加工デ ー タ を 保存する ト レ サ ビ リ テ ィ 管理シ ス テ ム
・ PC（ Win 11 Pro, 19” TFT液晶ディ ス プ レ イ ） イ ーサネッ ト 、 リ モ ート コ ン ト ロ ール ・  加工パ ラ メ ー タ を 自動的に 読み込む バー コ ー ド ま た は QR コ ー ド
・  取扱説明書 リ ー ダ ー
・  内層材準備に 関する 技術資料 ・  設備内蔵ル ー プ チ ラ ー

CCDカ メ ラ
・  試運転及び ト レ ー ニ ン グ

仕様外の サ イ ズ 、 溶着位置へ の 対応はご 相談く だ さ い 。・  技術サ ポ ー ト


